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Der SMT-BLOG

Der SMT-BLOG wird weiter an prominenter
Stelle auf unserer Webseite veroffentlicht
und laufend erganzt.

Jeder Fachbeitrag, derin der SMT erscheint,
wird zusatzlich online im SMT-BLOG verof-
fentlicht, der dadurch zu einem
Nachschlagwerk der Branche wird.

Zu jeder Anzeige, die in der Printausgabe der
SMT gebucht wird, erhalten Sie ohne
Mehrkosten eine Banneranzeige im Format
160 x 600 pixel mit einem von Ihnen gewahl-
ten Link zu lhrer Website,

so lange, bis eine neue Ausgabe erscheint.

Damit ist Inre Werbung in der Printausgabe
und auf unserer Homepage vertreten und
wirkt zweifach.

Ihre Prasenz erhoht sich signifikant in
Suchmaschinen.

Der SMT-BLOG hat bereits jetzt gute
Zugriffszahlen und die Reichweite Ihrer
Werbung hier wird kontinuierlich erweitert.

www.smt-verlag.de

SIE LESEN LIEBER DIGITAL?
DANN REGISTRIEREN SIE SICH EINFACH AUF UNSERER WEBSITE!
www.smt-verlag.de unter onlineregistrierung

Sie mochten die SMT bzw. die emv-esd in digitaler Form erhalten?
Dann registrieren Sie sich einfach auf unserer Website!

Eine E-Mail Adresse geniigt und Sie erhalten zukiinf-
tig eine Nachricht bei Erscheinen einer neuen
Ausgabe unserer Magazine.

Erhaltlich ist das Heft im Format PDF, sodass die SMT
aufjedem digitalen Endgerdt gelesen werden kann.

Registrieren Sie sich gleich jetzt auf unserer Website:
www.smt-verlag.de unter onlineregistrierung

PS: Ihre Daten werden selbstverstandlich nicht an Dritte weitergegeben
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Die Erfolgsgeschichte geht weiter — 35 Jahre Rehm Thermal Systems

-vollautomatisierte
Rilstkonzepte

Schwerpunkithema - als Herzstiick der
SMT-Fertigung

—in der Prototypen-

Schablonendruck: fertigung
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Jahresabonnement: 58,00 Euro inkl. Versand
Einzelheft: 9,00 Euro

Jahresabo: EMV-ESD

bzw. CADS 29,00 Euro inkl. Versand

emv-esd

& Auflagen-Analyse: Intern (30.09.2024 -01.10.2025)

& Druckauflage: 7500

& Tatsdchlich verbreitete Auflage

im Jahresdurchschnitt: 7261

& Verkaufte Auflage: 260

& freistiicke: 7050 pro Ausgabe

A& Rest-, Archiv- und Belegexemplare: 200 pro Ausgabe

& Tatsdchlich verbreitete Auflage Onlineversand: 780

A& Kurzcharakteristiken:

»SMT« ist die Fachzeitschrift fuir alle Bereiche der
Elektronik-Fertigung und des Advanced Packaging.

Schwerpunkte sind:
Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung,
Halbleiterfertigung sowie Test und Qualitdtssicherung.

Ergdnzt werden die einzelnen Ausgaben durch
Schwerpunktthemen zu wichtigen Teilbereichen der
Elektronikfertigung wie z. B. Schablonendruck,
Bestiicken, Testen, Handling usw.

»EMV-ESD« ist das kompetente Fachforum fiir alle
Fragen der elektromagnetischen Vertraglichkeit und
der Auswirkung elektrostatischer Aufladung sowie der
messtechnischen Erfassung dieser Erscheinungen.

ZieIgrupEen sind Fachleute in den Bereichen
Konstruktion, Fertigung und Qualitatssicherungin der
Elektronik- und Halbleiterindustrie sowie in anderen
Industriebereichen, die Elektronik in ihren
Erzeugnissen einsetzen.

Auflagen- und
Verbreitungsanalyse

2

& Geographische Verbreitungsanalyse

Inland

Postleitzahl o 182 2,5
Postleitzahl 1 269 3,7
Postleitzahl 2 407 5,6
Postleitzahl 3 537 7:4
Postleitzahl 4 494 6,8
Postleitzahl 5 588 8,1
Postleitzahl 6 835 11,5
Postleitzahl 7 1619 22,
Postleitzahl 8 1234 17,0
Postleitzahl 9 661 9,1

Gesamtauflage 7261 100,0



Struktur- und

emv- esd Empfiingeranalyse

AW Branchen-/Wirtschaftszweige AW Betriebsgrifie

242 Maschinenbau

244 Fahrzeugbau 174 2,4
Luft- und Raumfahrt 232
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Bauelemente-Hersteller 232 3,2

usbildung / Forschung 48

Preisliste fiir Anzeigen,

BSd Beihefter und Beilagen,

giiltig ab 01.01.2026

Zeitschriftenformat: DIN A4 210 mm breit x 297 mm hoch
Anschnitt 216 mm breit x 303 mm hoch
Satzspiegel: 185 mm breit x 260 mm hoch

Anzeigenformate und Grundpreise: Preise in Euro

Einhefter/Einkleber:
Papiergewicht: 8o bis 120 g/m*
2 Seiten (nur Einkleber) 4 Seiten 6 Seiten 8 Seiten
3 450,00 £4990,00 6 610,00 8240,00

Beilagen; Teilbeilagen sind moglich

bis 25 g/1000 inkl. Porto bis 50 g/1000 inkl. Porto
290,00 390,00

Druckverfahren: Offset

Druckunterlagen: PDF-Dateien als Druckunterlagen werden bevorzugt.
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Termine

Ausgabe 1
mit EMV-ESD 1

Messeheft EMV 2026
Redaktionsschluss: 04.03.2026

Anzeigenschluss:  11.03.2026
Erscheinungstermin:18.03.2026

Ausgabe 2
mit EMV-ESD 2

Messeheft PCIM 2026

Redaktionsschluss:13.05.2026
Anzeigenschluss: 20.05.2026

Erscheinung: 27.05.2026
Ausgabe 3

mit EMV-ESD 3

MESSEHEFT »EFX 2026«

Redaktionsschluss:08.09.2026
Anzeigenschluss: 15.09.2026
Erscheinungstermin: 23.09.2026

Ausgabe 4
mit EMV-ESD 4

MEsSEHEFT »electronica 2026«
Redaktionsschluss: 15.10.2026

Anzeigenschluss:  21.10.2026
Erscheinung: 28.10.2026

THEMEN UND TERMINE 2026

emv-esd

Themen SMT

Packaging, Chip-on-Board,

Bestticktechnik, Schablonendruck,

Testsysteme, Lotsysteme

Schwerpunktthema:
Schablonendruck

Vorberichte »PClM«

Reparatur/Rework, Lottechnik,

Halbleitertest, AOI
Bonden, CSP, f:lip Chip, Wafer,

Schwerpunktthema:
Lottechnik

Vorberichte »electronica« und
»EFX«

Lottechnik, Bestiickung,
MCM, Board-Test, ICT, AOI, AXI

Schwerpunktthema:
Handling

Vorberichte »electronica 2026«
Bestiickung,
Leiterplattenfertigung,
Schablonendruck, Lottechnik

Schwerpunktthema:
Kl in der Elektronikfertigung

Themen EMV-ESD

Vorschau EMV 2026
Storfestigkeit
Messtechnik

Filter, Stromversorgung
ESD, Produktsicherheit
Antennen

Stromversorgung
Produktsicherheit
Messtechnik

Filter, Stromversorgung

Storfestigkeit
Messtechnik

Filter, Stromversorgung
ESD, Produktsicherheit
Antennen

Storfestigkeit

Produktsicherheit
Messtechnik

Antistatische Materialien
Dienstleistungen

Messen

EMV
24. - 26.03.2026
Koln

Hannover
Mesze
24.04.2026
Hannover

CIM
g,-11.

6.
urnberg
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2026

2

Intersolar

Euroge
23.-25.06.2026
Miinchen

EFX

Ei(po for,

E ectr?nlcs .
Manu acturmf
06. - 08.10.2026
Stuttgart

Motek
06. - 08.10. 2026
Stuttgart

Semicon Europe
10.-13.11.2026
Miunchen

lectronica
10.-13.11.2026
Mtunchen

o

SPS
24.-26.11.2026
Nurnberg



